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Memulai

Alat dan Bahan yang dibutuhkan:

MicroSD dengan SX OS [boot.dat] - Download 
Xecuter SX Lite
Switch Lite
Solder dengan mata lancip (340c) / Timah 
Obeng Tri-Wing Y00 and Phillips #00 
Thermal Paste

Alat dan Bahan yang direkomendasikan:

Flux solder cair
Mikroskop atau Kacamata pembesar 
Isopropil Alkohol (91% atau lebih tinggi) 
Cotton Swab / Mikro Swab
Tang Potong / Cutter
Isolasi Kapton / Listrik

https://sx.xecuter.com/
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MULAI DENGAN MELEPAS 4 BAUT TRI-WING DAN
4 BAUT PHILLIPS. JANGAN LUPA UNTUK MENGELUARKAN 

CATRIDGE GAME DAN SD CARD ANDA!
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PERHATIKAN KABEL FLEX INI 
KETIKA ANDA MELEPASKAN BAUT 

DAN TUTUP Pelindung lUAR!

BAUT BERTANDA EMAS BERUKURAN LEBIH PANJANG 
DARI YANG LAIN. KETIKA MEMBUKA SHIELDING 
PERHATIKAN BEKAS THERMAL PASTE DI BALIK 

TUTUP Pelindung lUAR!
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ANGKAT KLIP KONEKTOR 
DARI DEPAN KEMUDIAN 
LEPASKAN KEDUA KABEL 

PADA BAGIAN INI

SEKARANG LEPASKAN 
KONEKTOR BATERAI DARI 

MAIN BOARD!

SEKARANG ANDA BISA 
MELEPASKAN BAUT YANG 

MENAHAN HEAT PIPE 
DAN MELEPASKANNYA!
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LEPASKAN DAN BUANG INI, 
Kemudian BERSIHKAN THERMAL 
PASTE LAMA DAN LEPASKAN TUTUP 
Pelindung PROSESOR KEATAS 

DENGAN PERLAHAN

LEPASKAN TUTUP PELINDUNG 
PROSESOR MULAI DARI BAGIAN 

INI KARENA TIDAK TERDAPAT 
KOMPONEN DI SEKITARNYA 
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BERSIHKAN THERMAL PASTE 
LAMA SECARA PERLAHAN DAN 

MENYELURUH

GUNAKAN MIKRO SWAB 
UNTUK MEMBERSIHKAN 

KAPASITOR BAGIAN BAWAH 
HINGGA SANGAT BERSIH!
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GUNAKAN UJUNG PENITI 
UNTUK "MENGOLESKAN" FLUX 

ATAU BERIKAN SEDIKIT 
LAPISAN TIMAH PADA KABEL 

SEBELUM PEMASANGAN!

SELIPKAN BAGIAN TONJOLAN 
KABEL KE BAGIAN BAWAH TUTUP 

Pelindung PROSESOR KEMUDIAN 
PASKAN POSISI KABEL

SOLDER ANCHOR 
POINT KE BAGIAN TUTUP 
Pelindung PROSESOR 

TERLEBIH DAHULU, KEMUDIAN 
SOLDER TIAP SISI DARI 

KAPASITOR



8 

ULANGI PROSES TADI PADA 
BAGIAN INI, MULAILAH DARI 

ANCHOR POINT TERLEBIH 
DAHULU!
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PASANG KEMBALI KOMPONEN 
YANG ADA DAN GANTI THERMAL 

PASTE PADA BAGIAN YANG 
DIPERLUKAN

PASANG KEDUA KABEL 
KEMUDIAN PASANG BAUT 

PADA CHIP SEBELUM 
MENYOLDER SAMBUNGAN 

TERAKHIR

ANDA DAPAT MEMASANG 
ISOLASI KAPTON ATAU 
LISTRIK PADA BAGIAN 

BAWAH CHIP UNTUK 
MENCEGAH KORSLETING

SECARA PERLAHAN TEKUK 
KABEL PADA BAGIAN ATAS 
MEMBENTUK U DAN KABEL 

BAGIAN BAWAH 
MEMBENTUK S

ANDA PERLU MEMOTONG 
TUTUP Pelindung 

PROSESOR UNTUK UNTUK 
MEMBERIKAN CELAH 
KELUAR BAGI KABEL!
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GUNAKAN POTONGAN FOAM 
DARI KOTAK CHIP UNTUK 
MENGISOLASI PORT USB 

DEBUG!
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SEKARANG PASANG KEMBALI BATERAI DAN TES UNIT 
ANDA. APABILA LAMPU PADA CHIP BERUBAH MENJADI HIJAU DAN 
LAYAR MENAMPILKAN LOGO GRUMPY SD CARD MAKA PEMASANGAN 

SUDAH SELESAI!
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Pertanyaan Yang Sering 
Diajukan

T - Seberapa sulit pemasangan ini untuk dilakukan?
J - Ini adalah pemasangan tingkat lanjut, jika anda tidak memiliki pengalaman atau peralatan yang 

tepat, kami merekomendasikan untuk menghubungi orang yang bisa menyolder atau toko 
untuk memasangnya untuk anda.

T - Lampu pada chip berubah menjadi hijau dan sistem dapat masuk ke bootloader, 
 tetapi Switch OS tidak dapat booting.

J - Pastikan anda menggunakan fomat FAT32 pada SD card, karena ada kemungkinan anda 
 tidak memiliki driver exFAT. Anda mungkin juga harus mengecek koneksi pada SP1.

T - Saya butuh bantuan yang lebih lanjut!
J - Bergabunglah dengan support forum (https://team-xecuter.com/community/) atau chat 

(https://xecuter.rocks/).

T - Lampu pada chip berubah menjadi pink dan sistem tidak dapat  booting.
J - Ini berarti chip tidak dapat berkomunikasi dengan NAND, biasanya ini disebabkan oleh 

solderan yang jelek.

https://team-xecuter.com/community/
https://xecuter.rocks/
https://xecuter.rocks/



